
用于实验室材料加工的600°C 25吨手动热压机
货号: XP13

简介

专为材料科学实验室的高温压缩而设计，这款25吨手动

热压机温度可达600°C，配备180x180mm加热压板区

域。非常适合陶瓷烧结、聚合物复合材料成型和固态电

池电解质压制。极其耐用、精确，并已通过CE认证。

了解更多

应用 描述 主要优势

先进陶瓷烧

结

将陶瓷粉末（氧化铝、氧化锆、碳化硅）致密化为完全致密的组件，用于结构和电子应用。压机均匀的温度和高压力实现了接近理论密度的致

密化，并控制晶粒生长，生产出用于电子基板、切削工具和生物医学植入物的高强度、细晶陶瓷。

卓越的机械性能和尺寸精度，减少烧结后

的研磨和精加工。

固态电池电

解质压制

将硫化物或氧化物固体电解质粉末热压成致密、无裂纹的片材，对于全固态电池至关重要。受控的压力和温度消除空隙，并增强电解质与电极

材料之间的界面接触，提高离子电导率。

高质量的电解质膜，厚度一致，界面电阻

降低，加速电池研发。

聚合物复合

材料固结

碳纤维或玻璃纤维增强热塑性塑料和热固性塑料的热压缩成型。大压板和均匀加热确保完全的树脂流动和纤维浸润，不形成空隙，生产出轻质

、耐用的复合板。

一致的机械性能和高强度重量比，适用于

航空航天和汽车原型制作。

热压印与微

结构加工

使用加热模具将微米和纳米结构转移到聚合物薄膜上。精确的力调节允许在不损坏基板的情况下压印精细特征，适用于芯片实验室、光学和微

流控器件。

高保真地复制复杂图案，用于原型制作和

小批量生产。

金属基复合

材料制造
固结用陶瓷晶须或颗粒增强的金属粉末（铝、钛）。手动力爬升可防止颗粒偏析，确保增强相的均匀分散。

增强耐磨性和高温强度，适用于利基航空

航天和汽车组件。

扩散键合
在受控的温度和压力下，异种材料（如金属与陶瓷或玻璃与金属）的固态连接。压机稳定的压力保持和清洁液压致动避免了污染，产生气密性

键合。

强键合、无空隙且不熔化，保持多材料组

件的母体微观结构。

研发材料筛

选
快速、可重复地热压小批量粉末，以评估压实行为、烧结动力学和相演变。可编程控制器确保每次运行具有相同的热-压力曲线。

更快的材料发现周期，为扩大生产规模提

供可靠数据。

参数 规格

型号 XP13

力容量 0.0 – 25.0 公吨 (0 – 250 kN)

驱动方式 手动液压泵

压板开档 50 mm

温度范围 0.0°C – 600.0°C

温度控制精度 ≤ ±5°C

压板尺寸 180 × 180 mm

加热功率 4000 W（嵌入式加热元件）

热障 多层高密度工业陶瓷隔热

冷却回路 集成铜通道，带快接端口
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参数 规格

可选冷却器 循环流体冷却器（950澳元升级）

电源 220V / 50Hz，单相

电气连接 专用20A / 32A插座或通过空气开关硬连线

净重 约 95 kg

外部尺寸 (宽×深×高) 260 × 340 × 442 mm

认证 CE认证
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